
Prospettive Embedded 

Forte la risposta dd mercato italiano 
ai tre appu ntamenti fi ssati nei giorni 
dal IO al 12 maggio a Milano, Bologna 
e Vicenza da Contrél data : be n 180 
persone han no ri spos to all'invito 
aU'Embedded Roadshow, 
un tour di seminari per illus lT"ue 
il presente e li Futuro delle soluzinni 
embedded . Il team di Contradata, 
guidato dall'amministratore delegato 
Gianni Dam ian, ho:!. presentmo le 
ultime novità in materia di sistemi 
embedded, PC industriah, reti 
industriali e inte rfacc iamentn video. 
f riflettori erano puntati, tra l'altro, 
suJki rivoluz.ionada tecJlo)ogiil 

Flision dei nuovi processori serie G 
di AMO: presente allevento Au relius 
Wosylus, Regional Salcs Manager 
EMEA, Embedded Business Unit 
di AMD. "Aggiornare il pubblico 
sulle tem;Hiche tecniche e sulle 

....____________________..... 

evoluzio ni più recenti è fondamentale 
e l'affluenza a1J'Embedded Roadshow 
lo ha dimostrato': ha sottoUneato 
Alessandro Damian. Marketing 
Manager di Conl'rada l·a. "Anco ra un <1 
volta si è conferm ata valida la scelta 
strategica della nostra azienda, che da 
tempo eandata oltre il ruolo di puro 
distributore per diventa re semp re più 
un partner tecnologico che fornisce 
servizi di sviluppo ai propri clienti. 
Senza lIna capacj tà di supporto 
compieI"" sul front~ dell 'hardware, de) 
firmware e del sofnvare, non si va molto 
lontano': Tra le proposte da congatec 
AG. casa tedesca leader nel mercato 
e mbedded, figura la linea di prodotti 
COM Express basat i su piattaforma 
AMD ser ie G . 
Gra z.ie all'inLegrazione della 
tecnologia AMO FlIsion, lo stand ard 
COM Express viene potenziato con 

un'a rchi tettura 
di processare 
completamente nuova 
che unifica processore 
e core gra fico in un 
package compatto. 
"La kCllologia AMD 
Fusion contribuirà 

La tecnologia AMO F usion 
contribuirà alrallargamento 
della famigha di Computer­
on-Module. con un occhio 
di riguardo alle applicazioni 
embedded con esigenze
elevatedelalxxazirne graftca. 

di Lorenzo Mcmel10 

Nei giorni dal lO al 12 maggio il Milano, 
Bologna e Vicenza l'Embedded Roadshow 
di Conlradata ha eVidenziato lo slato dell'arte 
e gli SVIluppi luturi delle solUZioni embedded. 

(lll'a liargamento dell ,l famiglia di 
Computer-on-Module con un occhio 
di riguardo alle applicazioni embedded 
con esigenze elevate di elabora1.ione 
grafica': ha spiegato Alessand ro 
Damian: "I nostri clienti potranno così 
contare su una gamma completa di 
prestazioni su un'unka piattaforma. 
che semplifica nOlevolmente la 
p rogettaz.ione di :)istemi in linea con 
le specifiche esigenze applical·ive di 
ciascun cliente': Oltre <l offrire notevoJi 
miglioramenli in te rmini d i prestazioni 
e scalabilità, l'adozio ne deUa tecnologia 
AMD Fusion ass icllnl la continuità 
f1t1 ura dei formati ETX e XTX. "orfani" 
de l chipset 855 di Intcl . 




